b0LDER CHEMISTRY ¢

FLUSSMITTEL PRO 3349

Typ F-SW 33 1SO 9454 /1-2.2.3 A

ALLGEMEINE ANGABEN

*PRO 334* ist ein spezielles halogenfreies  Flussmittel nach den internationalen Normen
ISO 9454 |/ 1-2.2.3 A und IPC J-STD-004 fur das maschinelle Loten von bestickten
elektronischen Baugruppen mit Standardbestiickung und/oder der SMT-Anwendung.

*PRO 334* hat exzellente Aktivierungseigenschaften an den Benetzungsflachen der
Lotpartner, den Bauelementeanschliissen und L6tzonen der Leiterplatten. Zinnoberflache
erreicht hohen Glanz nach dem Léten. Sehr hoher Zinndurchstieg auch bei mehrpoligen
Bauelementen. Die geloteten Baugruppen sind nach dem Wellenléten nahezu
rickstandsfrei (no-clean!).

*PRO 334* bietet den Anwendern durch seine hohe Effizienz einen wirtschaftlichen
Vorteil. Die sehr geringen Einsatzmengen erzielen eine grofRe Wirtschaftlichkeit an
exzellent geléteten Baugruppen.

*PRO 334* st fur alle automatischen Lotverfahren im Fertigungsbereich der Elektronik
geeignet. Die Applikation des Flussmittels auf die bestiickte Leiterplatte ist mit allen
bekannten Fluxverfahren durchfihrbar. PRO 334 ist fur die Létung in der Doppelwelle
wie auch fur Lotungen in der Einfachwelle konzipiert. Das Flussmittel ist wahrend des
Lotprozesses thermisch stabil. Damit ist es auch fir bleifreie Létbader bestens geeignet!

PHYSIKALISCHE DATEN

Farbe : wasserklar

Flammpunkt :13C

Dichte 20C 1 0,825 g/lcm ®

Feststoffgehalt 1 25%

Halogengehalt : keiner

Saurezahl :16+1.5

Flussmitteltyp :1SO 9454/1-2.2.3.A/ IPC-J-STD-004 OR LO

Verdunner : PRO SOLVENT



Vorheizung:

Die typische Vorheiztemperatur gemessen auf der Bauteilseite der Leiterplatte, sollte
90T - 120 betragen.

Lotgeschwindigkeit:

Empfehlenswert ist eine Geschwindigkeit tber der Loétwelle von 1,0-2,0 m/min.
Létbadtemperatur:

Die Lotbadtemperatur fir Standartlegierungen sollte 260 nicht Gberschreiten.
Lieferform:

Das Flussmittel kommt in 10 Liter und 25 Liter Kunststoffkanistern zur Lieferung.
Besondere Hinweise

Das Flussmittel PRO 334 wurde beziiglich seiner Vertraglichkeit gegeniber den in
der Elektronikfertigung gangigen Stoffen getestet. Ein Vertraglichkeitstest gegeniber den
eingesetzten Kunststoffen, Farben und Beschriftungen durch den Anwender ist
grundsétzlich zu empfehlen.

Die Eignung der Flussmittelriickstande beztglich der Funktionssicherheit der Baugruppen
unter Betriebsbedingungen sollte vom Anwender Uberprift werden. Insbesondere bei
Einsatzbedingungen unter hoher Temperatur- und Feuchtebeanspruchung (z.B. >93% rel.
Feuchte).

Bezluglich der Lager- und Transportbedingungen sind ebenfalls entsprechende
Schutzvorkehrungen zu treffen.

Beim Umgang mit Chemikalien ist zu beachten:

Die gesetzlichen Vorschriften (Chemikaliengesetz), besonders die Gefahrstoffverordrung,
in der jeweils gultigen Fassung. Die Verpackung und Kennzeichnung unserer Produkte
entspricht stets den Bestimmungen dieser Verordnungen und den verkehrsrechtlichen
Vorschriften. Fur die Entsorgung wird auf das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt verwiesen.

Sicherheitsvorschriften:
Es wird auf das zugehorige Sicherheitsdatenblatt verwiesen.
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